
BODACC « A »

Annonce n° 1769

75 – PARIS 

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

Créations d'établissements

908 542 111 RCS Paris. 
SCI DIEP DAN.
Forme : Société civile immobilière.
Administration : Gérant : Do, Ha Hong Van, nom d'usage : Diep Hong Vinh, Gérant : Diep Hong Vinh, Dan Phuong 
Kévin, Associé : Do, Ha Hong Van, nom d'usage : Diep Hong Vinh, Associé : Diep Hong Vinh, Dan Phuong Kévin.
Capital : 180000 EUR.
Adresse : 89, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris.
Origine du fonds : Création d'un fonds de commerce.
Etablissement : Etablissement principal.
Activité : Acquisition, vente d'immeubles..
Adresse : 89, boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris.
A dater du : 24 décembre 2021.
Date de commencement d’activité : 25 novembre 2021.

La Directrice de l'information légale et administrative : Anne DUCLOS-GRISIER
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